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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

TecNM campus de Alvaro Obregdén

EL ITAO PRESENTA BANCO DE MICROEMPRESARIOS A LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CDMX,
PARA APOYOS POR COVID-19.

Ciudad de México, 07 de mayo de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Alvaro Obregén (ITAO)
presentd al Secretario de Desarrollo Econdmico de la Ciudad de México un banco de
microempresarios, candidatos para participar en el programa de financiamiento para
microempresas afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 en la Ciudad de México.

El dia 07 de mayo de 2020 en torno de las 18:00 hrs, el Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director
del TecNM campus Alvaro Obregén, acompafiado de directivos de diferentes areas del ITAO,
asistieron a una reunién convocada por la Asociacidn de Empresarios y Ciudades Hermanas A.C,,
a través de la plataforma para videoconferencia Zoom, en donde también se dieron cita algunos
Tecnolégicos de la Ciudad de México.

Durante la reunidén el Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Econdmico de la
Ciudad de México, dio a conocer las actividades desarrolladas por la Ciudad de México como
respuesta al déficit econdmico a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19.
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Asimismo el Mtro. Herrera presento al Lic. Akabani un banco de microempresarios candidatos
para participar en el programa de financiamiento para microempresas afectadas por la
emergencia sanitaria del COVID-19 en la Ciudad de México.

Para el desarrollo de la lista de microempresarios afectados econdmicamente, fue necesario un
trabajo colaborativo entre el Departamento de Ciencias Econdmico-Administrativas del ITAO y su
comunidad tecnoldgica, en donde fueron sondeadas y analizadas microempresas pertenecientes
a la comunidad del tecnoldgico y zonas aledafas.

Lo anterior como parte de las actividades de responsabilidad social que realiza el TecNM campus
Alvaro Obregdn para impulsar el bienestar econdmico de su comunidad tecnoldgica y zona de
influencia.




